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江苏长电科技股份有限公司 

第六届董事会第二十次会议决议公告 

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

 

一、董事会会议召开情况 

江苏长电科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议于 2018 年 9 月 10

日以通讯方式发出通知，于 2018 年 9 月 21 日以通讯表决的方式召开，本次会议

表决截止时间为 2018 年 9 月 21 日 14:00。会议应参加表决的董事 9 人，实际表

决的董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。 

 

二、董事会会议审议情况 

本次会议表决通过了相关的议案，形成决议如下： 

（一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的

议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》） 

从审议本次非公开发行的董事会决议日（2017 年 9 月 28 日）至 2018 年 8

月 31 日，公司以自筹资金预先投入年产 20 亿块通信用高密度集成电路及模块封

装项目的实际金额为 482,263,236.57 元人民币，公司拟以 482,263,236.57 元募集

资金置换前期已投入年产 20 亿块通信用高密度集成电路及模块封装项目的自筹

资金；公司全资子公司江阴长电先进封装有限公司（以下简称“长电先进”）以

自筹资金预先投入通讯与物联网集成电路中道封装技术产业化项目的实际金额

为 217,103,573.65 元人民币，公司拟以 217,103,573.65 元募集资金置换前期已投

入通讯与物联网集成电路中道封装技术产业化项目的自筹资金；公司以自筹资金

预先偿还银行贷款 157,500,000.00 元人民币，公司拟以 157,500,000.00 元募集资

金置换前期已预先偿还银行贷款的自筹资金。 
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公司本次置换并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目

的正常进行，且置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。符合中国证券监督

管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管

要求》等相关法规的要求，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

同意公司实施以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜。 

公司独立董事就此事项发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）。 

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 

 

（二）审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金使用安排的议案》（详

见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司关于调整

非公开发行股票募集资金使用安排的公告》） 

经中国证券监督管理委员会核准，公司向特定投资者非公开发行股份募集资

金事项已于 2018 年 8 月完成，因实际募集资金净额低于《二〇一七年非公开发

行 A 股股票预案（二次修订稿）》中计划的拟投入募集资金金额，故公司根据本

次募投项目实际情况拟对募集资金项目使用安排进行调整，将原计划投入“通讯

与物联网集成电路中道封装技术产业化项目”的 14 亿元调减为 94,471.64 万元，

其他两个募投项目按原计划投入。 

公司本次调整仅涉及募集资金投入项目金额安排，不涉及募集资金用途变更，

未改变募集资金的投资方向，不会对已实施的项目造成影响，亦不会影响募集资

金投资项目的正常进行，符合公司实际情况。 

公司独立董事就此事项发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）。 

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 

 

（三）审议通过了《关于在子公司长电先进设立募集资金专项账户的议案》 

经中国证券监督管理委员会核准，公司向特定投资者非公开发行股份募集资

金事项已于 2018 年 8 月完成，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募

集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》



（2013 年修订）及公司《募集资金管理制度》（2016 年修订）的相关规定，公

司于 2017 年 9 月 28 日召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于开

立募集资金专户的议案》。由于本次募投项目之一“通讯与物联网集成电路中道

封装技术产业化”实施主体为公司全资子公司长电先进，为了更好地进行募集资

金专项管理，公司拟在浦发江阴虹桥路支行增加设立募集资金专户，开户主体为

长电先进，账号为 92030078801500000146。 

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 

 

（四）审议通过了《关于对子公司长电先进增资的议案》（详见上海证券交

易所网站 www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司关于对子公司增资的公

告》） 

根据公司本次非公开发行股票之募集资金投向安排，部分募集资金将投向公

司全资子公司长电先进的通讯与物联网集成电路中道封装技术产业化项目，公司

拟向长电先进增资人民币 9.5 亿元以实施该募投项目，增资资金将根据项目进度

分次到位。 

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。 

 

（五）审议通过了《关于对子公司苏州新科、苏州新朋增资的议案》（详见

上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司关于对子公

司增资的公告》） 

公司从集团整体战略部署和综合成本考量，拟让星科金朋于 2018 年 11 月

24 日后根据实际情况选择合适的时间提前赎回 4.25 亿美元优先级票据，以降低

财务费用，提升其盈利能力。故本公司拟将 4.79 亿美元等值人民币通过对苏州

长电新科投资有限公司、苏州长电新朋投资有限公司、新加坡 JCET-SC（Singapore）

Pte. Ltd.、星科金朋层层增资（直接增资或债转股）的形式，投入到星科金朋，

用于其赎回 4.25 亿美元优先级票据本息及提前赎回的溢价共计 4.79 亿美元。 

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。 

 



（六）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司章程修正案》（详见上海证

券交易所网站 www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司章程修正案》） 

经中国证券监督管理委员会核准，公司向特定投资者非公开发行股份

243,030,552 股，股本由 1,359,844,003 股增加至 1,602,874,555 股。根据《上市公

司章程指引》等相关规定，公司对章程进行了修订。 

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。 

 

（七）会议逐项审议通过了《关于公司部分高级管理人员任免的议案》 

1、公司董事会收到董事长兼首席执行长（CEO）王新潮先生请求辞去首席

执行长（CEO）职务的辞职书，经研究讨论，公司董事会同意王新潮先生辞去首

席执行长（CEO）职务的请求。 

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 

2、公司董事会收到总裁赖志明先生请求辞去总裁职务的辞职书，经研究讨

论，公司董事会同意赖志明先生辞去总裁职务的请求。 

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 

公司董事会对王新潮先生担任首席执行长（CEO）、赖志明先生担任总裁期

间为企业发展所作出的贡献，表示衷心的感谢。 

3、根据公司董事长王新潮先生提名，经提名委员会审核，一致同意聘任

Choon Heung Lee(李春兴)先生为公司首席执行长（CEO），任期自本次董事会聘

任通过之日起至本届董事会任期届满。 

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 

4、根据公司首席执行长（CEO）Choon Heung Lee（李春兴）先生提名，经

提名委员会审核，一致同意聘任赖志明先生为公司执行副总裁，任期自本次董事

会聘任通过之日起至本届董事会任期届满。 

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 

公司独立董事就上述事项发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）。 
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（八）会议决定于 2018 年 10 月 23 日召开 2018 年第二次临时股东大会，

具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏长电科

技股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》 

 

特此公告！ 

 

 

江苏长电科技股份有限公司董事会 

二〇一八年九月二十四日 

 

 

  

http://www.sse.com.cn/


附新聘任公司高级管理人员简历： 

赖志明，男，1959 年出生，中国台湾人，1980 年毕业于台湾华夏大学化工

专业。现任江苏长电科技股份有限公司执行副总裁、江阴长电先进封装有限公司

董事长；兼任中国电子学会电子制造与封装技术分会( CIE-EMPT )副理事长，获

CIE-EMPT 特殊贡献奖。曾在美商 Omni Vision 科技有限公司、三合微科股份有

限公司、美商上海凯虹（Diodes Ins.）电子有限公司、华瑞股份有限公司、正音

电器股份有限公司等公司工作，担任生产企划、人事、财务、业务、设备维护等

部门经理，并历任长电先进总经理，长电科技常务副总经理、执行副总裁、总裁。

赖志明先生已申请专利一百余项，范围覆盖了传统封装和先进封装整个领域，大

部分专利已经被业界采用并规模化生产。 

Choon Heung Lee（李春兴），男，美国凯斯西储大学理论固体物理博士。历

任安靠研发中心负责人、全球采购负责人、高端封装事业群副总、集团副总、高

级副总、首席技术长（CTO）。在半导体领域有 20 年的广泛封装经验，拥有较强

的国际化项目管理能力和领导能力，在初创、扭转和快速变化的环境中实现收入、

利润和业务增长目标方面取得了多项可验证的成功经历。李春兴先生目前拥有专

利 59 件，并在国际上发表了 19 篇学术论文。 


